Anexa nr. 22 la Documentatia standard aprobata prin
Ordinul Ministrului Finantelor nr. 115 din 15 septembrie 2021

Numarul procedurii de achizitie ocds-b3wdp1-MD-1698042113677 din_24.10.23

Obiectul achizitiei: Produse alimentare pentru | trimestru a. 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor Denumirea Tara Produ-cétorul Specificarea tehnici deplini solicitati de cétre Specificarea tehnici deplini propusa de citre Standarde de
modelului de autoritatea contractanti ofertant referinti
bunului / origine
serviciului

Lot

Specificatia Tehnicd: Paine din | Specificatia Tehnicd: Paine din
faina de grau de calitatea a II-a, dar nu [faina de grau de calitatea a II-a, dar nu
mai mult de 70%, Tn amestec cu mai mult de 70%, in amestec cu
calitatea I; Tn ambalaj de 500gr/buc.; |calitatea I; Tn ambalaj de 500gr/buc.;
Conform cerintelor - HG nr.775/2007 |Conform cerintelor - HG nr.775/2007
cu privire la aprobarea Cerintelor lcu privire la aprobarea Cerintelor
Combinatul -Produse de panificatie §i paste | ,Produse de panificatie §i paste
Paine P-11 Balti Piine"Tr MD d%Piil_ne din (fainoase”; HG nr. 520/2010 c.u prl\{lre fainoase”; HG nr. 520/2010 c.u prl\{lre
aditional alti SA |3 aprobarea Regulamentului sanitar [la aprobarea Regulamentului sanitar
a" privind contaminantii din produsele [privind contaminantii din produsele
(2.1.sec) alimentare; Lege nr.279/2017 privind |alimentare; Lege nr.279/2017 privind
s. 0.5kg informarea consumatorului cu privire |informarea consumatorului cu privire
amb. la produsele alimentare. Termen de |la produsele alimentare. Termen de
valabilitate minim 36 ore de la data \valabilitate minim 36 ore de la data

livrarii. livrarii.

Semnat:

Ofertantul:

SA Combinatul de Piine din Balti

Numele, Prenumele: Finciuc Miroslav 1In calitate de: Administrator

Digitally signed by lacovet Viorel
Date: 2023.11.29 08:37:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 111
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